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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T9851《印刷技术术语》的第6部分。GB/T9851已经发布了以下部分:
———第1部分:基本术语;
———第2部分:印前术语;
———第3部分:凸版印刷术语;
———第4部分:平版印刷术语;
———第5部分:凹版印刷术语;
———第6部分:孔版印刷术语;
———第7部分:印后加工术语;
———第8部分:数字印刷术语;
———第9部分:书刊印刷术语。
本文件代替GB/T9851.6—2008《印刷技术术语 第6部分:孔版印刷术语》,与GB/T9851.6—

2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了标准的范围(见第1章,2008年版的第1章);

b) 将章标题由“孔版印刷”更改为“基础术语”,增加、更改和删减了若干术语(见第3章,2008年

版的第2章);

c) 将章标题由“网印版”更改为“制版”,增加、更改和删减了若干术语(见第4章,2008年版的

第3章); 
d) 将章标题由“网版印刷机”更改为“印刷”,增加、更改和删减了若干术语(见第5章,2008年版

的第4章);

e) 将章标题由“印刷故障”更改为“故障”,增加、更改和删减了若干术语(见第6章,2008年版的

第5章);

f) 增加了“典型应用”一章(见第7章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家新闻出版署提出。
本文件由全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC170)归口。
本文件起草单位:田菱新材料(厦门)有限公司、佛山市顺德区容桂意达电子薄膜器件有限公司、

浙江澳宇新材料科技有限公司、常州普雷特印刷科技有限公司、无锡市科虹标牌有限公司、浙江图布数

字科技有限公司、珠海众能印刷有限公司、深圳市斯达高瓷艺有限公司、贵州江南春包装科技有限公司、
昆山兴协和科技股份有限公司、广东省中山市中益油墨涂料有限公司、厦门巴藤南理环保科技有限公

司、江苏友迪激光科技有限公司、中山市纺织工程学会、新乡巴山航空技术股份有限公司、义乌佳诚机械

科技有限公司、常德金鹏印务有限公司、东莞长联新材料科技股份有限公司、深圳市博研商用设备有限

公司、青岛辉明广告制品有限公司、宁波彩谊薄膜开关有限公司、石家庄明远科技有限公司、广东省良展

有机硅科技有限公司、东莞市彩韵新材料有限公司、常州亚龙电子科技有限公司、广东彩格科技有限公

司、江苏耕驰机械科技有限公司、吉林恒昌科技股份有限公司、江西省新华丽印务包装有限公司、许昌永

昌印务有限公司、江苏亚龙电子科技有限公司、湖南三兴精密工业股份有限公司、东莞市万田新材料科

技有限公司。
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本文件主要起草人:郑军明、程爽、何群英、陈宇、巢亚平、钱小玲、张志豪、杨振杰、詹培明、陈利帮、
张勰军、郑敬尉、李金钞、吴景舟、黄明华、赵树良、陈家淼、李强、卢杰宏、郭宏亮、胡朝辉、朱学文、杨虎祥、
和莎莎、黎莉、吴冬、陈志越、田可耕、于伟、王靖怡、吴强、张龙、张啸鹏、彭富国、王利婕、张旭亮、周志敏、
温蕾、黄国光、王岩、黄瑶。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1988年首次发布为GB9851.7—1988,1990年第一次修订;
———2008年第二次修订为GB/T9851.6—2008;
———本次为第三次修订。
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引  言

  GB/T9851《印刷技术术语》旨在通过规范印刷技术术语表述、构建科学统一的术语体系,保障术语

使用的一致性、逻辑严谨性与应用通用性,确立普遍适用于印刷技术领域的通用术语准则,为我国印刷

产业标准化、规范化发展提供坚实支撑。
印刷技术领域涵盖范围广泛,主要包括:
———工艺环节:印前加工、印刷加工、印后加工等;
———印刷方式:平版印刷、凸版印刷、凹版印刷、孔版印刷、数字印刷等;
———应用领域:书刊印刷、包装印刷、电子印刷、纺织品印花等;
———相关材料:涉及印刷生产全流程所需各类材料。
鉴于上述领域的复杂性,若仅以单一逻辑梳理印刷技术术语,易导致术语脉络不清、概念混淆,难以

满足印刷技术领域标准化体系建设需求。因此,需从多维度对印刷技术相关术语进行系统梳理,为标准

的科学编制奠定基础,GB/T9851拟由9个部分构成。
———第1部分:基本术语。目的在于整合并梳理印刷技术领域的基础术语,为其他部分术语的定义

与使用提供通用依据。
———第2部分:印前术语。目的在于整合并梳理印前环节的统一术语。
———第4部分:凸版印刷术语。目的在于整合并梳理凸版印刷技术的统一术语。
———第4部分:平版印刷术语。目的在于整合并梳理平版印刷技术的统一术语。
———第5部分:凹版印刷术语。目的在于整合并梳理凹版印刷技术的统一术语。
———第6部分:孔版印刷术语。目的在于整合并梳理孔版印刷技术的统一术语。
———第7部分:印后加工术语。目的在于整合并梳理印后加工环节的统一术语。
———第8部分:数字印刷术语。目的在于整合并梳理数字印刷技术的统一术语。
———第9部分:书刊印刷术语。目的在于整合并梳理书刊印刷领域的统一术语。
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印刷技术术语
第6部分:孔版印刷术语

1 范围

本文件界定了孔版印刷技术及其应用所涉及的术语。
本文件适用于孔版印刷技术及其应用领域的生产、教学、科研和技术交流等。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 基础术语

3.1
  孔版印刷 permeographicprinting

印料透过印版的镂空区域,在承印物上形成图文信息的印刷方式。
3.2
  网版印刷 screenprinting

印版镂空区域呈孔洞状的孔版印刷(3.1)。
3.3
  丝网印刷 fabricprinting

印版镂空区域由线状材料形成的网版印刷(3.2)。

4 制版

4.1
  丝网 screenmesh

经纬线梭织而成,具有相同开孔的网版印刷(3.2)材料。
4.1.1
  丝网目数 screenmeshcount

单位长度内丝网(4.1)的开孔数量。
4.1.2
  断裂伸长率 breakingelongationratio

丝网(4.1)经向或纬向拉伸至断裂时的伸长量与拉伸前长度的比值。
4.1.3
  丝网厚度 screenmeshthickness

丝网(4.1)两个表面间的最大垂直距离。
4.1.4
  开孔宽度 aperturewidth

丝网(4.1)相邻两条经线之间和两条纬线之间最大垂直距离的较大值。
1
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4.1.5
  开孔面积 aperturearea

丝网(4.1)单个网孔的面积。

4.1.6
  丝网开孔率 aperturepercentage

一定面积内,开孔总面积与丝网(4.1)面积的比值。

4.1.7
  丝网容积 theoreticalinkvolume

丝网厚度(4.1.3)与开孔面积(4.1.5)的乘积。

4.2
  网框 screenframe

固定丝网(4.1)的闭合性框架装置。

4.3
  绷网 stretchingmesh
  张网 stretchingmesh

将丝网(4.1)拉紧后固定在网框(4.2)上的过程。

4.4
  网印基板 stretchedmeshplate

绷网后的丝网(4.1)和网框(4.2)组合体。

4.5
  感光膜片 indirectphotosensitivefilm

带有感光胶膜层且可将其与基材完整剥离的片状材料。

4.6
  网印膜版 screenstencil

网印基板(4.4)与待成像材料膜层的组合体。

4.7
  版膜 photosensitivefilm

网印基板(4.4)上附着的成像材料膜层。

4.8
  版片 stencilfilm

独立带有镂空图文信息的片状材料或附着在基材上的镂空图文信息层。

4.9
  网印版 screenforme

已成像的网印膜版(4.6),或网印基板(4.4)与版片(4.8)的组合体,或网框(4.2)与版片(4.8)的组

合体。

4.9.1
  直接制版法 directscreenmaking

在网印基板(4.4)上固着待成像材料膜层,形成网印膜版(4.6),再制成网印版(4.9)的方法。
注:待成像材料膜层可以是涂布感光胶形成的膜层,或粘贴的其他待成像材料膜层,如用于激光成像的聚酰亚

胺膜。

4.9.2
  间接制版法 indirectscreenmaking

将版片(4.8)固着在网印基板(4.4)上制成网印版(4.9)的方法。
2
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4.9.3
  计算机直接制版 computertoscreen
  数字化制版 digitalplatemaking

将数字化图文信息直接成像在网印膜版(4.6)上,制成网印版(4.9)的方法。

4.9.4
  圆网印版 cylinderscreenforme

圆筒状金属网印版(4.9)。

4.10
  通孔面积 stencilopeningarea

网印版(4.9)上能够通过印料的网孔面积的总和。

4.11
  网印版张力 screenformetension

网印版(4.9)内部平行或垂直于印刷方向,任一截面两侧存在的,垂直于截面、大小相等、方向相反

的牵引力。

5 印刷

5.1
  网距 off-contactdistance

印刷过程中,印刷面(5.8)与承印物之间的最大垂直距离。

5.2
  刮墨刀 squeegee

能使印料透过网印版(4.9),转移到承印物上的装置。

5.3
  刮墨区 squeegeearea

刮墨刀(5.2)在网印版(4.9)上运行的区域。

5.4
  刮墨角度 squeegeeangle

刮墨刀(5.2)与网印版(4.9)接触点切线方向夹角。

5.5
  刮墨压力 squeegeepressure

印刷过程中,刮墨刀(5.2)作用于网印版(4.9)上的线压力。

5.6
  网印版回弹力 stencilresiliency

印刷过程中,衡量网印版(4.9)与承印物之间分离速度的能力。
注:网印版回弹力主要与网印版张力(4.11)和网距(5.1)有关。

5.7
  置墨区 inkreservoir

平面网印版(4.9)上预存印料的非图文区域。

5.8
  印刷面 printingside
  P面 side-P

印刷过程中,网印版(4.9)与承印物接触的面。
3
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5.9
  刮墨面 squeegeeingside
  S面 side-S

印刷过程中,网印版(4.9)与刮墨刀(5.2)接触的面。
5.10
  油墨消耗量 inkconsumption

单一网印版(4.9)刮印一遍,承印物上增加的湿印料的质量。

6 故障

6.1
  堵版 fillingin

网印版(4.9)图文区域网孔堵塞无法正常透墨的缺陷。
6.2
  印刷图文变形 stencilimagedistort

印刷图文与预设图文尺寸的差值超出允差范围的缺陷。
6.3
  锯齿 sawtooth

网版印刷品图文边缘呈现超出允差范围的规律性凹凸缺陷。
6.4
  鬼影 ghostimage

<网印>再生网印基板(4.4)上呈现出非预设的浅淡图像的缺陷。
6.5
  网痕 meshmarks

网版印刷品墨层表面呈现出网状或线状痕迹的缺陷。
6.6
  渗墨 flowingin
  溢墨 Inkspillage

印料挤压扩散到印刷品非图文区域的缺陷。

7 典型应用

7.1 纺织品印花

7.1.1
  直接印花 directtextilescreenprinting

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,将印料在织物上形成图文的印刷方式。
7.1.2
  间接印花 indirecttextilescreenprinting

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,将印料在转印基材上形成图文,再转移到织物上的印刷方式。

7.2 转印花纸(膜)印刷

7.2.1
  水转印花纸 waterslidetransferpaper

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,在底纸的水溶胶层上印刷图文,遇水后图文能够转移至承载物上

4
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的印刷品。

7.2.2
  热转移花膜 heattransferfilm

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,在热转移膜上印刷图文,受热加压后图文能够转移至承载物上的

印刷品。

7.3 面板印刷

7.3.1
  操控类印刷面板 controllablepanel

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,印制的具有指示、调控功能的图文信息的面板。

7.3.2
  装饰类印刷面板 decorativepanel

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,印制的含有图文信息的非操控类面板。

7.4 太阳能电池片印刷

7.4.1
  太阳能电池片印刷 solarcellprinting

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,将导电浆料印刷在硅片上形成预设导电电路的印刷方式。

7.5 电子电路印刷

7.5.1
  蚀刻线路印刷 patternresistinkprinting

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,将抗蚀刻油墨印刷在覆铜板上形成保护线路图形的印刷方式。

7.5.2
  直接线路印刷 directconductivepatternscreenprinting

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,在绝缘基材上形成预设导电线路图形的印刷方式。

7.5.3
  阻焊印刷 solderresist

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,对基材上的非焊区形成绝缘保护层的印刷方式。

7.5.4
  字符印刷 symbolprinting

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,在板面的特定位置形成标记符号的印刷方式。

7.6 薄膜开关电路印刷

7.6.1
  薄膜开关电路印刷 membraneswitchprinting

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,在薄膜基材上制成具有操控功能电路的印刷方式。

7.7 被动元器件印刷

7.7.1
  被动元器件印刷 chipsemiconductorpassivecomponentprinting

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,在陶瓷胚胎上制成电路和电极的印刷方式。
5
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7.8 其他应用

7.8.1
  盲文印刷 brailleprinting

<网印>使用网版印刷(3.2)方法,在承印物上制成供盲人触摸读取的凸起圆点和线条符号的印刷

方式。

7.8.2
  丝网版画 serigraphy

使用网版印刷(3.2)方法,进行版画创作的一种艺术形式。

6
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